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PATENTE
DE
INVENOCION

Por "PERFECCIONAMIENTOS EN IOS METODOS PARA LA FABRICACION
DE RECIPIENTES PARA CONDENSADORES Y OTROS APARATOS ELECTRI
COs", & favor de lg razbn sociel espafiola, CONDENSADORES
EIECTRICOS, S.A., domicilisda en Barcelona, Rbla. de Cata
lufia, ne 56, 29,

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencibén se refiere a unocs perfeccio-~
nemientos en los métodos para la fabricacibn de recipientes
Pers condengsadores y otros aparatos eléctrioba.s

BEn ls fabricacibn dé recipientes pere diversos apara
tos eléctricos, en los que es necesario estgblecer una solu
cibn de continuidad entre el interior del recipiente y la
gtnbsfera amblente, se ha'recomendado, desde hace tiempo, el
empleo del aluminio, por lass ventajes que presenta desde el
punto de vista de mecanizacibn, poco peso, conductibilidad
y resistencia a la corrosibn frente a ciertos elementos qui
micos presentes en algunos casos, tales como en los conden
sedores electroliticos gque, como es sabido, oontienen un eles
trolito generalmente de carfcter alcalino.

Pero es sabido que el gluminio presents la notable

deaventaja de no ser soldable por la soldadure corriente de
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estario, y como sea que afin no se dieponéwﬁe‘un procedimiento
préactico para soldar sluminio sin producir en 61 elevaciones
de temperature considerables, esta circunstancis representa
un inconveniente que impide aprovecharse a fondo de las ven
tajes anteriormente mencionadas, especialmente en aquellos*
cascs en que es necesario obtener clerres herméticos seguros.

El objeto de la presente invencibn es el proporcionsr
un nuevo método para la fabricacibén de recipientes para con~
densadores y otros aparatos eldctricos, a base de materiales
no soldables por la soldadure a base de estafio, mediante el
cugl resulta posible efectuar todas las éoldadu.ras que inter
vienen en ;a construccibn del recipiente en cuestibn, median
te la citada aleacibn de estafio y en la forma corrientemente
empleada pars reélizarla, 8in necesidad de recurrir a elev@
clones de temperaturs locales demasiado intensas gque pudie~
ran repercutir desfavorablemente en ios dispositivos eléctri
coe contenidos en el interior del recipiente. Este nnevo mé
todo es particularmente aplicable, afin que no exclusivemente,
a la fabricecibn de los recipientes para condensadores, y
permite obtener, sin dificulted, el olerre final de la tapa
del condensgdor sin que el oalor aplicado a la soldadure pus
da afectar ni gl electrolito ni a la bobing de condensedor.
Por otra parte, el cierre asi obtenido es perfecto y resia~-
tente & los agentes gquimicos, tanto externos como interiores
del condensedor. |

De acuerdo con lg invencibn, los perfecciongmientos
Que se describen consisten en depositar un recubrimiento de
mgterial metélico soldable, mediante soldadura de estafio so
bre, &-10 menos, ung de las superficies Qque se deben soldar,

tratando luego, eventualmente, el material de depbdsito, me-



5e

10.

15.

20.

5.

30,

diante ung alescibdn de estefiado y aplié;cibn de calor. Las
superficies asi preperades, son puestas en contacto bajo
una presidn moderada y calentadas localmente hasta sl pun
to de fusibn de la soldadura empleada, con aplicacibn even
tual de cantidades adicionales de soldadura, para rellenar
las juntas entre ambas superficies.

Dentro del método qQue se describe puede tratarse
en la forme indiceda, uns sola de las superficies & solder,
estando lg otra constituida por un materiel directamente
soldable 5 pueden estar tratadas las dos superficies, en
el caso de que resulte totalmente incompatible el empleo
de materiales soldables.

En el caso concreto de lg fabricacibn dé recipien—~
tes, para condensadores, por ejemplo, este método operativo
Ppuede extenderse igualmente a la soldedura de tapas y fondos
de recipientes, presentando cualquier seccibn tranasverssl y
a la soldadura de legs aiferentes piezas que deban consti-
tulyr las paredes laterales del recipiente en cuestibn.

Loes depbsitos de material soldable pueden llevarse
a cabo por cualguier procedimiento electrolitico o quimico
adecuado g la naturaleza de los materiales empleados y depen
diente de las caracteristicas especificas que concurran en
el proceso general de aplicacibn.

Para facilitar la explicacibn, se acompafis a ls pre
sente memoria desoriptiva, una lémina de dibujos, en los cua
les se han representado unos casos de realizacibn preferidos,
que se citan finicemente a titulo de ejemplo.

En los dibujoss

lg figurs 18 o8 una seccibn dismetral Parcigl, de uns

tapa de condensador u otro aparato eléotrico, preparada de
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acuerdo con loe perfeccionamientos que se describenj

la figura 28 representa, en seccibn dimilar, la em
bocadura de un reciplente de condensador u otro aparsto elép
tricd, igualmente preparadaj

la figura 38 es una viste similer de las dos partes
anteriormente citadas, despuds de efectuar la unibn, y

les figuras 48 y 52 son vistas anidloges a la de la
Pig. 32, en unas variantes de realizacibn,

Ios cesos de reslizacibn que se describen comprenden
le preparacidn mechnioce previa de las piezas gue se deben
unir, con el objeto de comunicarles la forma especifice ade
cuade a cada caso perticular de aplicacibn, por ejemplo, la
forme de ung tapa -10~, provista de une pestafia dobleds -1l-,
por una parte, y la disposicibén de v,so de recipiente -12-,
pregentandc una embocadura «l3-, susceptible de enchufarse
con la taps ~10-. Este enchufe puede prepararse para efec-
tuarlo exteriormente como indica la figura 32, o interidr-
mente, oomo es el caso de la Flg. 42, bastando para 8llo
veriar adecuadamente ias dimensiones de los elementos =10
y =12-.

En ambos casos, les superficles que se trate de unir,
se traten electroliticamente por via guimica adecuada, o por
simple proyeccibn con pistola, con el objeto de obtener sgo
bre élles un depbsito methlico ~l4-, fheilmente adherente
sobre el gluminio que compone las piezas en cuestibdn y sus-~
ceptible de ser soldado con gleacliones a base de estafio. Una
realizacibn précticamente favorable la constituye la electro
deposicibn de un recubrimiento a base de cinc, cobre o este
flo, solos o en combingolibn seghn lo requiera el caso. '

En las figuras se indica el proceso comprendiendo la
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aplicacibn de tales depbsitos intermedios -14;; én las dos
Plezas g unir. Pero sl, por ejemplo, la tapa esté comstitui
da por un material soldaeble, tal oomo latbn, puede prescindir
se del depbsito -1l4~ en este pieza, pues puede ser directa-
mente soldada al depdsito previamente depositeda en la otra
parte del reciplente.

Ias piezas preparadas segfin se ha deaciito, son somg
tides & los tratemientos de limpleza y desengrasado que sanﬁ
corrientes en los métodos conocidos de soldadura a base de
estaflo, despubs de lo cual son acopladas segfn indican las
figuras 38 y 48, gegfin el caso, llevandose a cabo el proceso
de soldadura oomo si se tratase de dos plezas de materiales
soldables directamente. La soldadura puede obtenerse directa
mente por fusibn de los propios revestimientos -1l4-, cuando
su temperaturs de fusibn es pequefia, o bien, si éste es re
lgtivamente elevada en comparacibn oon la resistencia térmi
ca de los elementos internos del condensador, por una eleva

cibn local y moderada de lg temperatura de dichas pilezas,

“acompsefiada de la aplicaecidn de una soldadura de estafio con

bajo punto de fusibn, de manera que se constituye una capa
intermedia =15-, do ligazbn entre los revestimientos -~1l4-.
Ias soldaduras obtenidas son particularmente resis-
tentes, tanto desde el punto de vista mecénico como desde
el aspecto quimico y electroquimico, presentando la ventala
adicional de que resultan muy limpias, puesto que, cuslquier
sobrante de soldadura que rebose de la zona de unidn propia
mente dlcha, no resulta unide muy fuertemente a las piezas'
de aluminio, y puede ser retirada fhcilmente.
El invento, dentro de su esencialidad, puede ser lle

vado g la préctica en otras variantes de realizacibn que di



fieran en detalle de las indicades a titulo de ejemplo para
la presedente desoripcibn, y @ las ocusles alcanzerf igualmen
te la proteccibn que se recaba. Podrh, pues, ser construido
en oualquier forma y tamafio, empleando para su realizacibn

Se los medios y materiales més adecuados a cada oaso particular
de aplicaciln, combinados del modo mhs conveniente para el
logro del fin propuesto:s por quedar todo &llo comprendido
dentro del espiritu de las reivindicacionss.

NOTA

Hecha la descripcidn del presente invento, lo cusgl
10. se declara como nuevo y de propla invencibn, comprende las
sizulentes relvindicaciones:
la.- Perfeccionamientos en la fabricacibn de recipie
tes para condensadores y otros aparatos el&ctricos, consti-
tufidos por pilezas de materisles no soldebles, por soldadura
15. a base de estafio, caracterizados porque comprenden las opera
oiones de depositar un recubrimiento de material metélico
soldable, mediante soldadurs de estafio gobre, a 1o menos,
una de las superficies que se deben soldar; tratar, eveniual
mente, el material depositado mediante una aleaclbn de esta
20. findo y elevecidn de temperatura, hasta substancialmente el
punto de fusibn de &sta, poner las superficies tratadas en
ocontacto mfituo con aplicacibn de una presibn moderada y calen
tando las zonas de unibn de estes superficies con eventuel
aplicacibn de una soldadura adecuasda & los materiales de de

25. pbaito empleados.
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28 ,~ Perfeccionamientos segln la reivindicacibn 1e,
caracterizados porque dicho recubrimiento methlico llevase
a cabo por proceso electroquimico, depositando materiales
de bajo punto de fusibn, y llevando a cabo la unibn de las
dos superficles, por simple ocalentamiento de dichos depbsi
tos. |
38 ,~ Perfeccionsmientos seglin la reivindicacibn 22,
caracterizados porque dichos materiales de dep’osito tienen
un punto de fusidn relativaemente elevado, y la unibn de las
superficies que se trata de soldar se lleva a cabo por calen
tamiento de los mencionados materiales, oon aplicecibn simul
tinea de una soldadura de bajo punto de fusibn.
48 ,- Perfeccionamientos en la fabricacidn de reociplen
tes para condensadores y otros aparatos elbotricos. v
Seghn se describe y reivindica en la Presente memoria
descriptive, gue consta de siete hojes, foligdas y escritas
a maquina pdr ung sola cars.
Madrid, a 27 de octubre de 1952.
GONDENSADORES EIECTRICOS, S.de

Ps2.
JAIME SERM
o B,
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